| NAIL PLASTER | GEMINI

TESNICI PASKA S VYSOKOU PRILNAVOSTI PRO 2
MISTA APLIKACE HREBIKU

NAIL
SEALING

HERMETICKA

Polyethylenova struktura s uzavienymi bunkami zajistuje nepropustnost
otvoru vytvoreného upevnovacimi systémy. Vyrobek je odolny vuci silné-

SIROKY SORTIMENT
K dispozici i ve verzi o tloustce 5 mm a Sifce 70 mm a v oboustranné lepici

I SLOZENI

NAIL PLASTER
@ nosi¢: PE péna

@ lepidlo: synteticky kaucuk

GEMINI

@ lepidlo: synteticky kaucuk
@ nosi¢: PE péna

@ lepidlo: synteticky kaucuk

(4) tiner: silikonova folie

I KODY A ROZMERY

NAIL PLASTER

KOD B s L B s L @
[mm] [mm] [m] lin] [mil] [ft]

NAILPLA350 50 3 30 2.0 118 98 10

NAILPLA370 70 3 30 2.8 118 98 7

NAILPLA550 50 5 10 2.0 197 33 6

KOD B H s B H s ks/role @

[mm] [mm] [mm] [in] [in] [mil]

NAILPLA35050 50 50 3 2.0 2.0 118 400 6

GEMINI

KOD B 3 L B s L @
[mm] [mm] [m] fin] [mil] [ft

GEMINI6O 60 3 30 2.4 118 98 8

GEMINISO 80 3 30 3.2 118 98 6
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TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnosti

hodnota USC units

Adheznisila

Odolnost proti prudkému desti NAIL PLASTER
Odolnost proti prudkému desti GEMINI
Teplotni odolnost

Teplota aplikace®

Skladovaci teplota(@

S rozpoustédly

vetsi nez odolnost vyrobku -

> 600 Pa -

> 1000 Pa -

-30/+80 °C -22/+176 °F
> +5°C > +41 °F
+5/+25 °C +41/+77 °F
ne -

(UNa suchém podkladu a pfi teploté > 0 °C. Je tfeba zajistit, aby se na povrchu nevytvarel kondenzat nebo namraza.

(Z)Skladujte vyrobek na suchém a krytém misté po max. dobu 12 mésicu.
W Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 07 02 13.

OBLASTI POUZITI

LIZARD

ODOVIJECKA PRO TESNICi PASKY POD LATE

« Uspora ¢asu
¢ Rychla a pfesna montaz

KOD popis ks.

LIZARD odvijecka 1

Viz vyrobek na strané 388.

PRAKTICKE

S pomoci vyrobku LIZARD je aplikace jedno-
ducha a rychla primo na vétracich listach.

DVOJi BEZPECNOST

Verze GEMINI se vyznacuje dvojitou pfilnavos-
ti a zajistuje kontinualni prilnuti folie k lati, pro
zamezeni hromadéni vody v misté perforace.
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